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超高効率AI・画像処理LSIの開発

The New Blueprint For AI



プロジェクトの背景（１）
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今後、ますます街中にIoTの目が拡大

あち

こち

賢くネットワークに繋がるエッジ・コンピューティングの時代へ

目

目

リアルタイム処理のニーズが急拡大

①処理量の爆発 ②伝送量の爆発 ③消費電力の爆発

課題



タイプ GPU 専用LSI

チップ
イメージ

柔軟性 高い 低い

コスト 高い 低い

消費電力 高い 低い

プログラム 難しい 簡単

現状のデバイスは、AI / IoT時代のニーズに応えていない

プロジェクトの背景（２）

短所の解消は、従来のままだと不可能各社苦しんでいる

課題



LSIチップ
完成イメージ

僅か５㎜角のLSI

長所を伸長・短所を解消する新方式



技術の紹介

柔軟性

効率

巨大



複雑・低遅延処理を容易に実現

入力
出力

電子ミラー エッジ抽出 フィルター 霧除去

漫画化 傷検出 リマップ 距離測定

暗部補正 ラベリング 異物検出 細線化



アプリケーション例

低電力・アルゴリズム可変機器



目＋脳を機械化 ⇒ 生産性UP
センサーの数を母数とした巨大市場

センサー チップ サーバー



回路は既に完成済み
評価ボードで実証済み

評価ボード

サンプルチップを「NEDOプロジェクト」で生産
2019年年末から配布予定

他社競争力・現状の状態



事業計画

2016 2017 2018 2019 2020 2021

実証ボード 開発ボード 試作チップ 量産チップ

基本ソフト 高度ソフト汎用ソフト

NEDOスタートアップ NEDO国プロ w/ソシオネクスト, 豊田自動織機



ご清聴有難うございました！

主要メンバー（役員略歴）


